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Sixième génération


Pentium PRO  (haut de gamme)

· nom de code : P6

· date de mise en marché : nov 95

· vitesses de CPU : 150, 166, 180, 200 MHz

· vitesse du bus externe : 60, 66 Mhz

· bus interne de données : 32 bits

· bus externe de données : 64 bits

· architecture de type Exécution Dynamique (4 pipelines)

                    (Dynamic Execution, p 74)

· bus d’adresse : 36 bits

· mémoire adressable : 64 Go

· taille du circuit : 0,35 micron

· nb de transistors : 5,5 millions

· aspect physique : boîtier DCPGA (SPGA à double structure)

· connecteur à la carte-mère : socket 8

· co-processeur mathématique intégré

· double voltage : 2,4V et 3,3V

· cache L1 (8K + 8K)

· cache L2 : 256K, 512K, 1 Mo , vitesse du CPU

· bus de cache L2 : 64 bits  (Dual Independent Bus Architecture, p 75)
· pas d’instructions MMX

· note : possibilité de 4 processeurs en parallèle

Pentium II (première version)

· nom de code : Klamath

· date de mise en marché : mai 97

· vitesses de CPU : 233, 266, 300 MHz

· vitesses du bus externe : 66, 100 MHz

· bus interne de données : 32 bits

· bus externe de données : 64 bits

· architecture de type Exécution Dynamique 

· bus d’adresse : 36 bits

· mémoire adressable : 64 Go

· taille du circuit : 0,35 micron

· nb de transistors : 7,5 millions

· aspect physique : cartouche SEC

· connecteur à la carte-mère : slot 1

· co-processeur mathématique intégré

· double voltage : 2,8V (noyau) et 3,3V (E/S)

· cache L1: (16K + 16K)

· cache L2 : 512 K,  externe, ½ vitesse du CPU

· bus de cache L2 : 64 bits  (Dual Independent Bus Architecture, p 75)
· instructions MMX

Pentium II (deuxième version)

· nom de code : Deschutes

· date de mise en marché : jan 98

· vitesses de CPU : 333, 350, 400,450  MHz

· vitesses du bus externe : 66, 100 Mhz

· bus interne de données : 32 bits

· bus externe de données : 64 bits

· architecture de type Exécution Dynamique 

· bus d’adresses : 36 bits

· mémoire adressable : 64 Go

· taille du circuit : 0,25 micron

· nb de transistors : 7,5 millions

· aspect physique : cartouche SEC

· connecteur à la carte-mère : slot 1

· co-processeur mathématique intégré

· voltage : 2 V et 3,3 V

· cache L1  (16K + 16K)

· cache L2 : 512 K externe, ½ de la vitesse du CPU

· bus de cache : 64 bits

· instructions MMX

PIII (version 1)

· nom de code : Katmai

· date de mise en marché : fév 99

· vitesses de CPU : 450, 500, 550, 600 MHz

· vitesses du bus externe : 100, 133  MHz

· bus interne de données : 32 bits

· bus externe de données : 64 bits

· architecture : Exécution Dynamique (10 pipelines)

· bus d’adresse : 36 bits

· mémoire adressable : 64 Go

· taille du circuit : 0,25 micron

· nb de transistors : 9,5 millions

· aspect physique :  SECC2
· connecteur à la carte-mère : slot 1

·  co-processeur mathématique intégré

· voltage : 2 V et 3,3 V

· cache L1  (16K + 16K)

· cache L2 : 512 K, externe, ½ vitesse du CPU

· bus de cache L2 : 64 bits

· instructions SSE (SSE and SSE2  p 72)
PIII (version 2)

· nom de code : Coppermine (Cumine)

· date de mise en marché : oct  99

· vitesses de CPU : 500, 533, 600, 650, 667, 700, 733, 750, 800, MHz et 1 GHz

· vitesses du bus externe : 100, 133  MHz

· bus interne de données : 32 bits

· bus externe de données : 64 bits

· architecture : Exécution Dynamique (10 pipelines)

· bus d’adresse : 36 bits

· mémoire adressable : 64 Go

· taille du circuit : 0,18 micron

· nb de transistors : 28 millions

· aspect physique : SECC2 ou FC-PGA

· connecteur à la carte-mère : slot 1 (SECC2) ou socket 370 (FC-PGA)

· co-processeur mathématique intégré

· voltage  1,6V et 3,3V

· cache L1 :  16K + 16K

· cache L2 : 256K, intégrée, vitesse du CPU

· bus de cache L2 : 128 bits

· instructions SSE 

PIII (version 3)

· nom de code : Tualatin

· date de mise en marché : 

· vitesses de CPU : 1,1   1,2  1,3  1,4 GHz

· vitesse du bus externe : 133  MHz

· bus interne de données : 32 bits

· bus externe de données : 64 bits

· architecture : Exécution Dynamique (10 pipelines)

· bus d’adresse : 36 bits

· mémoire adressable : 64 Go

· taille du circuit : 0,13 micron

· nb de transistors : 44 millions

· aspect physique : FC-PGA2

· connecteur à la carte-mère : socket 370

· co-processeur mathématique intégré

· voltage : 1,475 V

· cache L1 :  16K + 16K

· cache L2 : 256K, 512K   intégrée, vitesse du CPU

· bus de cache L2 : 128 bits

· instructions SSE 
Celeron (Version 1)  (modèle de base)

· nom de code : Covington

· date de mise en marché : avril 98

· vitesses de CPU : 266, 300 MHz

· vitesses du bus externe : 66 MHz

· bus interne de données : 32 bits

· bus externe de données : 64 bits

· architecture : Exécution Dynamique  

· bus d’adresse : 36 bits

· mémoire adressable : 64 Go

· taille du circuit : 0,25 micron

· nb de transistors : 7,5 million

· aspect physique : cartouche SEP

· connecteur à la carte-mère : slot 1

· co-processeur mathématique intégré

· voltage : 2V , 3,3V

· cache L1 (16K + 16K)

· cache L2 : aucune

· instructions MMX

 Celeron (version 2) (modèle de base)

· nom de code : Mendochino

· date de mise en marché : jan 99

· vitesses de CPU : 266, 300 MHz

· vitesse du bus externe : 66 MHz

· bus interne de données : 32 bits

· bus externe de données : 64 bits

· architecture : Exécution Dynamique 

· bus d’adresse : 36 bits

· mémoire adressable : 64 Go

· taille du circuit : 0,25 micron

· nb de transistors : 18,9 million

· aspect physique : cartouche SEP

· connecteur à la carte-mère : slot 1, Socket 370

· co-processeur mathématique intégré

· voltage : 2,8 V et 3,3 V

· cache L1  (16K + 16K)

· cache L2 : 128 K, intégrée, vitesse du CPU

· bus de cache L2 : 64 bits

· instructions MMX

Pentium II Xeon  (haut de gamme)

· nom de code : Drake

· date de mise en marché : juin 98

· vitesses de CPU : 400, 450 MHz

· vitesse du bus externe : 100 MHz

· bus interne de données : 32 bits

· bus externe de données : 64 bits

· architecture de type Exécution Dynamique 

· bus d’adresses : 36 bits

· mémoire adressable : 64 Go

· taille du circuit : 0,25 micron

· nb de transistors : 7,5 millions

· aspect physique : cartouche SEC

· connecteur à la carte-mère : slot 2

· co-processeur mathématique intégré

· voltage : 2,8 V et 3,3 V

· cache L1 (16K + 16K)

· cache L2 : 512K, 1 Meg et 2 Meg, externe,vitesse du CPU

· bus de cache : 64 bits

· instructions MMX

· note : utilisé pour serveurs (poss de 8 processeurs Xeon par serveur)

PIII Xeon  (haut de gamme)

· nom de code : Tanner

· date de mise en marché : mars 99

· vitesses de CPU : 500, 550 MHz

· vitesse du bus externe : 100 MHz

· bus interne de données : 32 bits

· bus externe de données : 64 bits

· architecture : Exécution Dynamique 

· bus d’adresse : 36 bits

· mémoire adressable : 64 Go

· taille du circuit : 0,25 micron

· nb de transistors : 

· aspect physique : cartouche SEC

· connecteur à la carte-mère : slot 2

· co-processeur mathématique intégré

· voltage : 2V et 3,3 V

· cache L1  (16K + 16K)

· cache L2 : 512K, 1 Mo, 2 Mo,   externe,vitesse du CPU

· bus de cache L2 : 64 bits

· instructions SSE

· note : poss de 8 processeurs Xeon par serveur

Septième génération

P4 (première version)

· nom de code : Willamette

· date de mise en marché : nov 00

· vitesses de CPU :1,3  1,4  1,5  1,6  1,8  2 GHz

· vitesse du bus externe : 100 MHz/ 400 MHz QDR  (400 MegaTransferts  par seconde (MT/sec))
· bus interne de données : 32 bits

· bus externe de données : 64 bits

· architecture : Netburst (20 pipelines)

· bus d’adresse : 36 bits

· mémoire adressable : 64 Go

· taille du circuit : 0,18 micron

· nb de transistors : 42 millions

· aspect physique : mPGA478
· connecteur à la carte-mère : socket 423, 478 
· co-processeur mathématique intégré

· voltage : 1,7 – 1,75  V

· cache L1 : 8K (données) + 12K (instructions (micro-opérations)) 
· cache L2 : 256K , intégrée, vitesse du CPU

· bus de cache L2 : 256 bits

· instructions SSE2 (SSE and SSE2  p 72)
P4 (deuxième version)

· nom de code : Northwood

· date de mise en marché : jan 02
· vitesses de CPU : 1,6A 1,8A  2A  2,2   2,4  2,6  2,8 3  3,06  3,2  3,4 GHz

· vitesse du bus externe : 100 MHz/ 400 MHz QDR (2 à 2,6 GHz)

   133 MHz/ 533 MHz  QDR (2,2 à 3,06 GHz)

   200 MHz/ 800 MHz  QDR  (3 à 3,4  GHz)

· bus interne de données : 32 bits

· bus externe de données : 64 bits
· architecture : Netburst (20 pipelines)

· Hyperthreading : quelques modèles
· bus d’adresse : 36 bits

· mémoire adressable : 64 Go

· taille du circuit : 0,13 micron

· nb de transistors : 55 millions

· aspect physique : mPGA478
· connecteur à la carte-mère : socket 478

· co-processeur mathématique intégré

· voltage : 1,5 V

· cache L1 : 8K (données) + 12K (instructions (micro-opérations))

· cache L2 : 512 K intégrée, vitesse du CPU

· bus de cache L2 : 256 bits

· instructions SSE2
AMD met sur le marché son processeur 64 bits (Athlon 64)  Sept 03
P4 (troisième version)

· nom de code : Prescott
· date de mise en marché : fev 04
· vitesses de CPU : 2,6E  2,8E   3E   3,2E  3,4E  3,6  3,8 GHz

· vitesse du bus externe :    133 MHz/ 533 MHz  QDR (2,6  à 2,8 GHz)

200 MHz/ 800 MHz  QDR  (3 à 3,8 GHz)
· bus interne de données : 32 bits (premiers modèles) et 64 bits (EMT 64)
· bus externe de données : 128 bits 
· architecture : Netburst (31 pipelines)

· Hyperthreading : oui  (quelques modèles)
· bus d’adresse : 36 bits

· mémoire adressable : 64 Go

· taille du circuit : 0,09 micron

· nb de transistors : 125 millions

· aspect physique : LGA 775
· connecteur à la carte-mère : socket 775
· co-processeur mathématique intégré

· voltage : 1,2 - 1,4 V

· cache L1 : 16K (données) + 12K (instructions (micro-opérations))
· cache L2 : 1 Mo, 2 Mo  intégrée, vitesse du CPU

· bus de cache L2 : 256 bits

· instructions  SSE3
· execute disable bit (quelques modèles)
· virtualisation technology (VT) (quelques modèles)

· introduction des numéros 
· ENHANCED Intel SpeedStep Technology (EIST) (qq modèles)                             

P4 (quatrième  version)

· nom de code : Cedar Mill 
· date de mise en marché : jan 06
· vitesses de CPU : 3  3,2  3,4  3,6 GHz

· vitesse du bus externe :   200 MHz/ 800 MHz  QDR  

· bus interne de données : 64 bits  (EM64T)
· bus externe de données : 128 bits
· architecture : Netburst (31 pipelines)

· Hyperthreading : oui
· bus d’adresse : 36 bits
· mémoire adressable: 64 Go
· taille du circuit : 0,065 micron

· nb de transistors : 

· aspect physique : LGA 775

· connecteur à la carte-mère : socket 775
· co-processeur mathématique intégré

· voltage : 1,3 V
· cache L1 : 16K (données) + 12K (instructions (micro-opérations))

· cache L2 : 2   Mo intégrée, vitesse du CPU

· bus de cache L2 : 256 bits

· instructions SSE3 

· execute disable  bit 
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